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摘要(译)

一种封装有机电致发光（EL）器件的方法。该方法包括将第一密封剂施
加到面向基板的封装板的一部分，以限定从形成在基板上的多个有机EL
器件中选择的一个，每个有机EL器件包括第一电极层，有机层和第二电
极层。由封装板和第一密封剂产生并具有开口面的空间填充有第二密封
剂。通过施加压力将基板和封装板结合在一起。然后固化第一种密封剂
和第二种密封剂。将基板和封装板切割成多个独立的有机EL板。
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